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廣運機械 
Kenmec Mechanical 

簡介 
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KENMEC 

 
 

億 年 1150 

 
 

資本額  集團實力 經驗累積 

45 
 

10 
 

人 
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公司據點 
Service Location 

 臺灣、中國、越南10座工廠 

 40多年專業經營各項精密自動化 

 兩岸接單多地生產-調度靈活 

台灣分佈 
 臺北總公司 

 瑞芳自動化廠 

 高雄自動化廠 

 金運科技桃園廠 

 太極能源桃園廠 

亞洲分佈 
 廣運蘇州廠 

 金運科技蘇州廠 

 太極能源昆山廠 

 廣運越南廠 

 太極能源越南廠 

 泰國辦事處 

TAIWAN 

CHINA 



5 

廣運自有研發產品 
 
 

1. 擁有45年以上自動化輸送設備專業資歷。 

2. 專業執照的技術服務團隊。 

3. 保固期間內每半年執行保養維護服務。 

4. 保固期滿後，採取年度合約方式，簽訂後續設備運

轉維護保養。 

 

LS80H LS80 AL80 LX360T LX600T 
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行业案例 
Industry case 

接觸 規劃 設計 執行 服務 

業務接觸 

• 多元管道 

• 需求討論 

• 臺灣中國 

• 東南亞 

工程設計  

• 機械設計 

• 電控設計 

• 系統軟體 

前期規劃  

• 需求分析 

• 產能分析  

• 設備佈局  

• 規劃提案 

專案執行 

• 製造組裝 

• 配線試車 

• 品質管制 

• 安裝調適 

售後客服 

• 專案承接 

• 保固叫修 

• 備品管理 

• 維保合約 

一站式整合服務 
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行业案例 
Industry case 

CPU 
 

intel 
 

AMD 
 

GPU Intel 

AMD 

Nvidia 

AI Tesla D1 
(2022) 
TDP:400W 

Nvidia Grace 
(2023) 
TDP:TBD 

 

Whitley(2020) 

TDP:270W 

EGS(2021) 

TDP:350W 

BHS(2023) 

TDP:550W 

MNS(2023) 

TDP:TBD 

SP3-Rome(2019) 

TDP:280W 

SP3-Milan(2021) 

TDP:280W 

SP5-Genoa(2022) 

TDP:320W 

SP5-Turin(2023) 

TDP:600W 

MI100(2020) 

TDP:400W 

MI200(2021) 

TDP:TBD 

P100(2016) 

TDP:300W 

V100(2017) 

TDP:350W 

A100(2020) 

TDP:400W 

 ARC(2022) 

TDP:600W 

為什麼要液冷－當伺服器越來越熱 
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為什麼要液冷－當伺服器越來越熱 
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GPU功耗更甚CPU 
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液冷系統產品 

浸沒式 
液冷系統  

CDU液冷 
監控主機 

櫃內式 水對水  

大型數據機房專用 CDU 

高效能 
液冷機櫃 

冷卻液 

智能溫控主機 HCDU 

櫃內式 水對氣 

礦物油 

水對氣 機櫃系統  

介電液 浸沒式 CDU 含 桶槽 

水對水機櫃系統  IOT 微型智慧機房 水對氣 
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制冷背門  
PUE 1.25~1.4 

7KW 

40KW 

80KW 

30~180KW 

直接水冷 
(Cold Plate) 
PUE 1.2 

10-40KW 

浸沒式(Immersion) 
單相/雙相  
PUE 1.05~1.1 

180KW 

50-60KW 

產品設計方案 

水對水 水對氣 
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雙冷通道 

雙冷通道 冷熱通道 

背門運作.mp4
圖片素材/水冷背門溫度.mp4
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熱傳產品：CDU+水冷背門 

效益目標：10~40KW，PUE1.5 
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熱傳產品：水對氣 機櫃 

COLD PLATE 

CDU 

分歧管 

搭配背門式換熱器 

KENMEC 獨家專利 
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水對氣 運作方式 不需冰水主機 
搭配水冷背門，無須 外部冰水機 

 水對氣 CDU 

水冷板 

熱交換器 

冷空氣 進風 熱空氣 出風 

分歧管 

冷水 

熱水  

氣冷-AE-Finish.mp4
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熱傳產品：水對水 機櫃 

冰水主機 

COLD PLATE 分歧管 

 Intel 認證 

LS80 CDU 
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水對水 運作方式 需冰水主機 

冰水主機 

CDU LS80 
水冷頭 

分歧管 

熱水  

 Intel 認證 

冷水 

水對水003.mp4
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液冷散熱完整解決方案 

LS80 通過INTEL 認證 
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CDU  規格 
LS80 
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CDU  規格 
LX360T 
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CDU  規格 
LX600T 
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液冷散熱完整解決方案 

COLD PLATE 符合INTEL 解熱要求 

            Whitley                                Eagle Stream          

通過INTEL 認證 
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液冷散熱完整解決方案 

COLD PLATE 
CPU/GPU Intel EGS Intel EGS Intel EGS AMD SP5 Nvidia A100 

型號 CP-EGS-59    CP-EGS-48   CP-EGS-34 CP-SP5-70 CP-SP5-63 

材質 銅 銅 銅+ 鋁 銅+ 鋁 銅 

高度 1U 2U 2U 2U 2U 

產品尺寸(mm) 118*78*22 118*78*34 118*78*34 118*92.4*34 104*58*62 

重量(g) 590 480 340 705 635 

操作環境(°C) 
(OP/Non OP) 

0~100 /  
-20~120 

0~100 /  
-20~120 

0~100 /  
-20~120 

0~100 /  
-20~120 

0~100 /  
-20~120 

產品圖 
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液冷散熱完整解決方案 

方管 客製化 圓管  

分歧管 INTEL認證  



26 

客製化分歧管 
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熱傳產品：浸沒式液冷機櫃 

效益目標：30~180KW  PUE 1.05~1.1 

模組化浸沒式液冷系統 
可適用於180KW解熱需求 

單槽整合CDU(IC060)液冷系統 
可適用於50KW以上解熱需求 
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未來趨勢 介電液-單相/雙相 

非導電性液體 

不可燃 

易清理不沾黏 

熱傳效果佳 

特性 氟性(單相) 氟性(雙相) 

型號 IDF900 IDF1500 IDF580 
PH 7 7 7 

沸點(oC) 90 150 58 

傾點(oC) -90 -60 -90 

閃點 無 無 無 

密度(g/ml) 1.74 1.83 1.6 

水容性 <50ppm <50ppm <50ppm 

運動黏度(mm2/s  22oC) 0.65 1.5 0.59 

表面張力(mN/m) 15 13 13.6 

狀態 液體 液體 液體 

外觀 無色 無色 無色 

氣味 極低氣味 極低氣味 極低氣味 

比熱容(J/kg-K) 1150 1100 1201 

揮發性物質百分比 100% 100% 100% 

介電強度 >40KV >40KV >40KV 

介電常數 1.97 2.02 2.03 

ODP 0 0 0 

GWP 320 335 273 

臨界溫度(oC) 220 235 215 

蒸發速率(g/min/dm2) 0.017 0.009 0.299 

蒸汽密度 9.7 10.2 9.2 
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未來趨勢  礦物油 

廠牌 Kenmec 
PH 7.5 

沸點(oC) 300 

傾點(oC) 20 

閃點 220 

密度(g/ml) 0.825 

水容性 0 ppm 

運動黏度(mm2/s  22oC) 42 

表面張力(mN/m) 47 

狀態 液體 

外觀 無色 

氣味 極低氣味 

比熱容(J/kg-K) 2730 

揮發性物質百分比 0% 

介電強度 >45KV 

介電常數 Not available 

ODP 0 

GWP 0 

臨界溫度(oC) 350 

蒸發速率(g/min/dm2) None 

蒸汽密度 Not available 

價格優勢 

非導電性液體 

熱傳效果佳 
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未來趨勢  冷卻液 

廠牌 Kenmec 

型號 KM-PG00 KM-PG25 
PH 6.5 6.5 

沸點(oC) 100 103.6 

冰點( o C) 0 -12 

導熱系數(50o C) 0.556 0.556 

比熱容量(50o C)  3.96 3.96 

黏度(50o C) 0.78 0.78 

閃點 無 無 

毒性 低毒性 低毒性 

緩蝕劑 有 有 

殺菌劑 有 有 

硫酸塩 無 無 

氯化物 無 無 

細菌 <100CFU/ml <100CFU/ml 

總硬度 20ppm 20ppm 

電導率 50μs/cm 50μs/cm 

懸浮固體總數 <3ppm <3ppm 

蒸發殘留物 5000ppm  5000ppm  

抗腐蝕性 

微生物抑制 

PH7 中性流體 

抗凍性 
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CDU / RDHx產能 

In Rack CDU 
600pcs /month 

Stand alone CDU  
50pcs /month 

RDHx  
1000pcs /month 
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組裝介紹 RDHx 

零部件總成組裝 

外觀檢驗、耐壓洩漏測試及裝箱出貨 
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組裝介紹 CDU 
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行业案例 
Industry case 
產線導覽 
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實績案例 
數據中心 
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實績案例 
遠傳電信IDC改造專案 

圖片素材/遠傳FET/610964493.043025.mp4
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實績案例 
香港生技公司改造方案 



38 

實績案例 
中央氣象局 
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實績案例 
半導體廠 

RDHx Cold Plate 
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水冷背門應用實績 – 美國太空總署 控制中心 
NASA Space Flight Command Center 
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水冷背門應用實績 – 勞倫斯國家實驗室 
Lawrence Berkeley National Laboratory 

Server Exhaust Temperature 43.3ºC 

RX200  Leaving Temperature 28.3ºC 

Air On Temperature 22.8ºC 
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水冷背門應用實績 – 史丹佛大學 
Stanford University 
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水冷背門應用實績 – 喬治亞理工學院 
Georgia Tech 
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水冷背門應用實績-新加坡南洋理工大學 
  新加坡 
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類型 櫃 數 熱負載 (kW) 風量(CFM) 流量 (LPM) 

39 15.0 1500.0 41.3 

25 15.0 1500.0 41.3 

26 7.0 700.0 12.5 

39 10.0 1000.0 20.7 

24 10.0 1000.0 47.2 

38 15.0 1500.0 56.0 

29 12.0 1200.0 54.4 

Total 220 2690.0 8613.9 

LX600 CDU 需求數量 20 

一次側入水溫度為8.0度之流量需求 7714.4 

IT數據機房實際 案例  

原以 冷熱空調方式規劃 PUE 預計  1.8  
 
經評估後改以 制冷背門技術  
 
規劃 220機櫃 IT設備功耗共 2690kW, PUE  1.3 
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同樣條件下, 水冷散熱相較於氣冷平均 PUE可由1.8 -> 1.3 
            
以2690kW 機房計算, 氣冷耗電 2152 kW  降為水冷的 807 kW 
 
PUE下降0.5，代表總用電量下降1345kW, 下降了27.7% 
 
每年節省 1178.2萬度電  
 
=>節省 11,782張再生能源憑證購買成本/年               
 
=>節省 6527公噸 CO2排放量/年 

PUE  
(Power Usage Effectiveness) 

資料中心總用電量 

IT設備總用電量 

水冷散熱節省碳排放量 
使低於企業排放額度 
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PARTNERS 
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